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摘要(译)

本实用新型涉及一种OLED面板封装结构及显示装置，该结构包括：第一
基板；OLED发光单元，设置在第一基板上；第二基板；封接料，对
OLED发光单元进行密封封装；第一支撑体和第二支撑体；第一支撑体的
第一端与第一基板连接，第二支撑体的第一端与第二基板连接，第一支
撑体与第二支撑体可以相互接触以抵抗作用力，作用力包括平行于第一
基板或第二基板的分量。该显示装置包括该结构。该结构和显示装置通
过分别设置在第一基板和第二基板上的第一支撑体和第二支撑体相互接
触来抵抗作用力在平行于第一基板或第二基板的分量，从而使得该OLED
面板封装结构能够承受较大作用力的作用，使得封接料不易产生裂纹，
封装效果大大提升。
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